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• 本簡報是建立於本公司從各項來源所取得之資訊 。 有些資訊可能受未來

不確定性因素影響，致使與原先本公司對於未來前景的說明迥異。未來若

有變更或調整時，請以公開資訊觀測站公告資訊為依據 。 

免責聲明 
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 設立日期 : 1989/12 

 實收資本額 : NT $ 14.47億元 

 營運總部 : 台灣 桃園 

 工廠 : 台灣(桃園)、大陸(蘇州&東莞) 

 主要業務 : 被動元件等零組件製造加工 

 

公司簡介 
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製造基地暨全球營運市場  

Los Angeles  
(USA) 

Taiwan 
Dongguan 
(China) 

Penang 
(Malaysia) 

Jakarta 
(Indonesia) 

Seoul 
(Korea) 

Delhi 
(India) 

Production & Sales Office 
 
Sales Only 
 
Agent 

http://www.tyeeusa.com/
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大毅科技產品簡介   

 

晶片保險絲 

 

靜電抑制器 

 

電流感測元件 

 

 

厚膜晶片電阻 

01005~2512 

 

抗硫化晶片電阻 

0402~2512 

 

高壓電阻 

 

晶片排阻 

(0201, 0402, 0603) 

4P2R 

8P4R 

10P8R 

 

 

高精密薄膜 

晶片電阻 

0402~2512 

 

 

 

 

保護及感測元件 晶片電阻  晶片排阻 
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產品應用  
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Consumer 

Communi-

cation 

PC 

Display 

Industrial  

EMS 

Household 

Application 

Automotive 

客戶群 涵蓋全球領導廠商  
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 通路分佈  

74%

14%

12%

0% 20% 40% 60% 80%

直銷

(Direct Sales)

代理商

(Distributors)

代工

(Private Label)
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區域營收比重 

70%

19%

9%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

大中華
(Greater China)

亞洲
(Asia)

美洲
(U.S.)

歐洲
(Europe)
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 終端巿場應用營收分佈   

37%

18%

21%

14%

6%

4%

35%

21%

16%
15%

10%

3%

消費性電子

(Consumer)

通訊

(Telecom)

電腦周邊

(Computer)

工業

(Industrial)

車用

(Automotive)

其他

(Others)

2021Q3 2022(估)
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產品銷售收比重 

71%

66%

65%

60%

29%

34%

35%

40%

2019

2020

2021Q3

2022(估)

電阻類

(Chip Resistor & Array)

保護&感測元件

(Circuit Protection & Sensing Components)
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未來公司發展策略 

產品著重小型化、利基化、高規格，朝向
高精密微型及高可靠度產品開發 

聚焦產品結構優化新領域應用 

即時回饋服務、滿足主力客戶需求  

建構工業4.0智慧製造工廠  
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合併資產負債表摘要-2021Q3 
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合併綜合損益表摘要(1)-2021Q3 



15 

合併綜合損益表摘要(2)-2021Q3 
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報告完畢 / Q&A 

 

 
http://www.tai.com.tw 

 


